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SHENZHEN OSCOM TECHNOLOGY CO., LTD.
光纤封装加热台 (XQ7100)
· 产品描述：
[bookmark: _GoBack]XQ7100设计用于光纤耦合器封装加热，有3/9/12槽等封装规格，并可根据用户要求定制槽数和加热控制系统，简单易用，稳定可靠，提高了器件封装效率。    
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	工作参数
	单位
	指标规格

	设置温度范围
	℃
	50150℃

	温度偏差
	℃
	±1℃

	V型槽数
	 -
	312

	工作电源
	V
	AC 220V/50Hz

	机箱尺寸（LWH）
	mm
	256x256x100

	封装台 （LWH）
	mm  
	175x143x33


· 技术规格：








· 订购信息：
	产品型号
	XQ7100

	应用类型
	光纤耦合器二道加热封装

	主要配置
	3/9/12加热槽，控制系统



地址: 深圳市光明新区田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋5楼              网址： www.szoscom.com
电话:+86-755-83118073             传真: +86-755-83272391　　          E-mail: sales@szoscom.com 　  
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